
 

 

「京都を舞台に！電子デバイスの最新トレンドと未来を描く！」 

～ 西日本最大級の電子ﾃﾞﾊﾞｲｽﾌｫｰﾗﾑで、一般電子部品や半導体をはじめ、すべてをｶﾊﾞｰ ～ 

 

■NEDIA 主催「電子デバイスフォーラム京都」の概要 

一般社団法人日本電子デバイス産業協会(NEDIA：2013 年9 月30 日発足)は、一般電子部品、半導体を始め

とする電子デバイス産業全体及び川上の材料・製造装置産業から川下のアプリケーション産業まで含めた幅広い分野で

横断的戦略組織として、日本の産業発展に寄与すべく活動しています。 

「NEDIA 電子デバイスフォーラム京都」は、NEDIAの目指す活動の一環として、開催します。 

本フォーラムは、一般電子部品、半導体を始めとした電子デバイス全体の将来の方向を、電子デバイスにおける西日本最

大級のフォーラムとして京都から発信して行きます。 

次世代自動車・車載部品、ソーシャルデバイス、次世代モバイル・ウェアラブルにフォーカスした将来情報を提供して行きま

す。 

大学セッション、半導体技術の基礎としてのプロセス等のセッションも設けました。   

電子デバイス業界は勿論として、電子デバイスを支える装置・材料業界、電子デバイスを採用いただく 

アプリケーション業界の方々に参加いただくことを目指しており、各位のご参加をお願い致します。 

 

［開催日時・場所］ 

  ■日時：2014年 10月 30日 (木) 10:00～  10月 31日 (金) 17:00 

 

  ■場所：京都リサーチパーク(KRP)  

〒600-8813 

京都市下京区中堂寺南町 134番地東地区 1号館/KISTIC    

URL：http://www.krp.co.jp  

1号館４階：サイエンスホール、AV会議室、中会議室、 

ホワイエ  

KISTIC 2階：イノベーションルーム  

(1号館とつながっています)  

［プログラム］  

■挨拶・基調講演(10月 30日午前)：講演 3件 

■特別マーケット情報セミナー(10月 30日午前)：講演 2件  

 

■次世代自動車 コース    

10月 30日午後：ICT とエレクトロニクスが変える次世代・近未来自動車 

10月 31日午前：次世代自動車のための電子部品実装技術 

10月 31日午後：自動車の未来を支える次世代パワー半導体 

 

 



■ソーシャルデバイス コース  

10月 30日午後：ソーシャルデバイスがもたらす価値提供と産業変革  

10月 31日午前：センシングデバイスの最新動向と応用展開 

10月 31日午後：高速ネットワークが作り出す生体医療・スポーツへの応用・展開 

 

■次世代モバイル・ウェアラブル コース   

10月 30日午後：スマホからウェアラブルデバイスへ広がるアプリケーション  

10月 31日午前：モバイル・ウェアラブル機器電源の最新動向 ～ エネルギーハーベスティング ～ 

10月 31日午後：次世代モバイル・ウェアラブル機器向け電子部品の最新動向 

 

■特別セッション   

10月 30日午後：大学セッション ナノテクノロジープラットフォームと産学連携 (無料で参加できます)   

10月 31日午前：初心者のための半導体基礎講座① 

10月 31日午後：初心者のための半導体基礎講座②  

 

［レセプション］ 

■10月 30日 17:00-18:30：レセプション  参加費：3,000 円 

 セッションにご参加いただいた方は無料でご参加いただけます(大学セッションを除く) 

レセプションのみにご参加希望の方は事務局に連絡下さい  

 

［展示会］  

■10月 30日 10:00～17:00、10月 31日 10:00～17:00 ：4階ホワイエ   

15～20件の小規模なポスター等の展示会を予定 (展示会は、無料でご覧いただけます)  

 

［参加費］                  (一般)    (NEDIA会員     (学生) 

 (単位：円)                          大学教職員)   

1 セッション            ：  15,000     12,000        2,000  

1Day パス(2 セッション)  ：  25,000     18,000        3,000  

2Day パス(4 セッション)   ：  45,000     30,000        5,000 

   宿泊ご希望の方は、手配が可能ですので事務局に相談願います 

［開催者］  

□主催：一般社団法人日本電子デバイス産業協会(NEDIA)  

□特別協力：リード エグジビション ジャパン株式会社、半導体産業新聞 (株式会社 産業タイムズ社)  

□後援：経済産業省近畿経済産業局、京都府、京都市 

□協賛：IEEE関西支部  

□協力：ナノテクノロジープラットフォーム  

 

［連絡先］  

■一般社団法人日本電子デバイス産業協会 事務局   

TEL：03-5823-4465  FAX：03-5823-4475  

 E-mail：ddf.info@nedia.or.jp  ・・・「電子デバイスフォーラム京都」専用のメールアドレスです。 

参加のお申し込みは、http://nedia.bizserv.jp からお願い致します。 
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